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Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
me bl Bl B L R Ll Bl Bl P L Vorlaufband 400 mm / Nachlaufband 160 mm
leader 400 mm / trailer 160 mm
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Leiterplatten-Layout Vorschlag / PCB-Layout proposal
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T ) ~ = Koplanaritat der Anschliisse < 100 pym
8 0,85 8§x3=24 coplanarity area of termination < 100 um
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% Material Kontaktstifte und Schirmbleche: / material contacts and shield: CuSn6
g Material Gehause: / material housing: LCP 30% GF, E 130 i Fa. Ticona
g Material Ansaughaube: /material hood: LCP 30% GF, E 130 i Fa. Ticona
: Oberflache Lotanschllsse: / plating solder connection: 1,5-3 um Ni, 2-6 um Sn mt
: Zs o R Oberflache Steckbereich, Kontakte und Schirmbleche: 1-3 pm Ni, 0,65 pm PdNi, 0,10 um Au
2 EE _ ] < plating mating area, contacts and shield 1-3 pm Ni, 0,65 pm PdNi, 0,10 um Au
;Dii:z <085 Dimensi 1-40 Tol Scal 5:1
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éé} 1 ;%t‘assg%rfd dimension no.: 10-14, 20, 21, 23, 24, SO 2768-mH ﬁenﬁ Material
28 % 24 x1=24 ISO 8015 in mm
22 S 3 , Customer drawing:
Be i53 1) Durchmesser des Bohrers / drill tool Subject to modification without
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